
Proveedor integral de soluciones industriales para
la gestión, conectividad y automatización de pro-
cesos electrónicos e informáticos, también tuvo su
lugar en Matelec 08 para presentar sus series
embedded PC, sus productos para PC industrial
como sus placas base de formato corto y largo,
sus soluciones rugged (tablet PC, Car PC...) o los
productos para comunicación industrial como las
tarjetas multipuesto o lo módulos de comunica-
ción remotos; o para biometría. Las placas madre
EMB-945T o EMB-900M, las placas compactas
PCM-6893 o los COM (Computing On Modules)
COM-915 y ETX-700 , son algunos ejemplos.

MDS 2000

Matrix ha comenzado a distribuir la segunda
generación de módulos escalables GSM
MC75i, TC65i y TC63i de Cinterion Wireless
Modules, especialista en módulos de comuni-
cación M2M. La plataforma escalable tiene
una amplia variedad de tecnologías y ofrece
mejoras significativas que incluyen caracterís-
ticas expandidas, un tamaño más pequeño y
una compatibilidad total con los productos de
la plataforma escalable ya existente, lo que
brinda una flexibilidad completa al cliente. La
nueva característica tecnológica fundamental
presenta el procesador avanzado ARM9 en una
estructura de 65nm.
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